
  会议官网：www.icedme.net
  会议时间：2018年3月23-25日

 会议地点：中国武汉

 检索类型：EI、CPCI

 截稿时间：2018年3月15日



2018年电子器件与机械工程国际学术会议（ICEDME2018）将于2018年3月23-25

日在中国武汉-华中师范大学学术交流中心召开。 ICEDME2018将围绕“电子器

件与机械工程”的最新研究领域，为来自国内外高等院校、科学研究所、企事

业单位的专家、教授、学者、工程师等提供一个分享专业经验，扩大专业网络，

面对面交流新思想以及展示研究成果的国际平台，探讨本领域发展所面临的关

键性挑战问题和研究方向，以期推动该领域理论、技术在高校和企业的发展和

应用，也为参会者建立业务或研究上的联系以及寻找未来事业上的全球合作伙

伴。 

01 论文出版

02 征稿主题

ICEDME 2018会议所有录用的论文将提交EI目录系列期刊《IOP Conference 

Series：Materials Science and Engineering(MSE)(ISSN:1757-8981) 》出版，

出版后提交EI和CPCI（即ISTP）检索。目前该期刊EI检索非常稳定。 
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更多主题：www.icedme.net/cfp       
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04 注册费用

03 投稿方式
在线投稿：请将排版好的论文全文和作者登记表投稿至AEIC投稿系统。

邮箱投稿：请把排版好的论文全文和作者登记表发送至官方邮箱ICEDME@126.com。

投稿须知：论文应具有学术或实用价值，未在国内外学术期刊或会议发表过。
论文排版格式以及投稿方式详见网站说明。
审稿流程：本次会议采用先投稿，先送专家评审的方式进行，审稿周期约1-2周。

类别 注册费（人民币）

第一篇投稿（4-6页） 2600 RMB/篇

第二篇投稿（4-6页） 2400 RMB/篇

★团队投稿（4-6页）
2300 RMB/5-10篇内     
2100 RMB/10篇以上

超页费（第7页起算） 300 RMB/页

仅参会不投稿 1200 RMB/人

★仅参会不投稿（团队） 1000 RMB/团队参会3人以上

额外加购论文集 500 RMB/本

05 参会方式

1.作者参会：一篇录用文章允许一名作者免费参会；   

2.主讲嘉宾：申请主题演讲，由组委会审核；

3.口头演讲：申请口头报告，时间为15分钟；

4.海报展示：申请海报展示，A1尺寸，彩色打印；

5.听众参会：只参会听讲，不参与演讲及展示。 



 

06 会议议程

日期 时间 内容

2018年3月23日 11:00-17:00 报名注册

2018年3月24日

9:00-12:00 主题报告

12:00-14:00 午餐时间

14:00-17:30 口头报告

18:00-19:30 晚宴

2018年3月25日 9:00-18:00 学术考察活动

Prof. Shaoming Huang, Wenzhou University, China
Prof. Changtao Ji, Changchun University of Technology, China
Prof. Wen Ma, Inner Mongolia University of Technology, China
Prof. Naiqin Zhao, Tianjin University, China
Prof. Shu Cai, Tianjin University, China
Prof. Liqiao Wei, Taiyuan University of Technology, China
Prof. Pengfei Zhang, Hangzhou Normal University, China
Prof. Yun Gao, Hubei University, China
Prof. Guodong Liu, Hebei University of Technology, China
Prof. Lijuan Zheng, Yanshan University, China
Prof. Haoping Li, China Three Gorges University, China
Prof. Dewen Kong, Jilin University, China
Prof. Zhaohui Li, Changchun University of Technology, China
Prof. Liping Bian, Taiyuan University of Technology, China
Prof. Guangrui Liu, Zhengzhou University, China
Prof. Zifan Fang, China Three Gorges University, China
Prof. J. Carl, Portland Community College, United States
A. Prof. M.Â. Dias Azenha, University of Minho, Portugal
Prof. Jiangying Chen, Ningbo University, China

07 大会组委会



08 联系人：麦老师

大会网站：www.icedme.net
投稿邮箱：ICEDME@126.com
手机/微信：+86-13922151732

办公座机：+86-020-29071473

QQ咨询：1465084071

理工科QQ群：219312476

2018年电子器件与机械工程国际学术会议组委会

2018年2月1日

Dr. C.Y. Chee, Faculty of Engineering University of Malaya, Malaya
Prof. Dimei Chen, Wenzhou University, China
Prof. Xin Fu, Zhejiang University, China
Prof. Yongquan Han, Inner Mongolia University of Technology, China
Prof. Tao Liu, Zhejiang University, China
Prof. Chengchun Tang, Hebei University of Technology, China
Prof. Zhenhua Wang, Yanshan University, China
Prof. Xianyong Zhu, Jilin University, China

麦老师微信


